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Nowe rozwigzania czyszczace dla zmienionych wymagan

Innowacyjne rozwigzania do bardzo
doktadnego czyszczenia i aktywacji

Powlekanie, klejenie, uszczelnianie, malowanie — to tylko niektére opera-
cje produkcyjne wymagajace catkowicie czystych, a czasem aktywowanych
powierzchni czesci. Uwzgledniajac ten fakt, firma Ecoclean opracowata ze-
staw nowych rozwigzan czyszczacych. Jedno z nich tgczy mokre chemiczne
i niskoci$nieniowe czyszczenie plazmowe w jednym urzgdzeniu. Inna inno-
wacja polega na zintegrowaniu réznych aplikacji do czesciowego lub petne-
go czyszczenia powierzchni lub aktywacji powierzchni, np. obrobkg plazma
pod ci$nieniem atmosferycznym, obrobke laserowa, srutowanie CO2 i/lub
kontrole powierzchni — w jednym systemie. Ten zestaw narzedzi umozliwia
operatorom zaspokojenie praktycznie wszystkich potrzeb zwigzanych z ob-

robka wstepna.

W przemyséle motoryzacyjnym i wérod jego poddostaw-
céw, w inzynierii mechanicznej, zastosowaniach lotniczych,
w produkcji precyzyjnej i mikromechanice, technice me-
dycznej i optycznej, elektronice i innych dziedzinach prze-
mystu, czesci sktadowe wyrobow sg poddawane czyszcze-
niu w celu zapobiegania problemom z jakoscig w procesach
koricowych i zapewnienia bezbtednego funkcjonowania pro-
duktu. W ostatnich latach w wielu branzach skupiono sig na
usuwaniu zanieczyszczen statych. Jednak — uwzgledniajac
nowe lub zmodyfikowane technologie produkcji, taczenia
i powlekania, jak réwniez ulepszone materiaty i ich kombi-
nacje, eliminacja pozostatosci typu folia, mediéw do obrobki
i konserwacji, srodkéw antyadhezyjnych, silikondw, innych
pomocniczych zwigzkdw produkcyjnych, a nawet odciskow
palcow zyskuje coraz wieksze znaczenie. Dzieje sig tak, po-
niewaz taka pozostato$¢ moze pogorszy¢ jakosc kolejnych
procesow, np. powlekania, spawania, klejenia, uszczelnia-
nia, malowania lub obrdébki ciepinej.

Ultradoktadne odttuszczanie dzieki procesowi
czyszczenia kombinowanego ze zintegrowang
niskocisnieniowg obrobka plazmowa

W przypadku przedmiotéw wykonanych ze stali, alumi-
nium, szkta, ceramiki i niektérych innych materiatow, kté-
re sg oczyszczane w procesach wsadowych — zarowno lu-
zem, jak i zmontowanych — firma opracowata kombinowa-
ng technike czyszczenia taczaca chemiczne czyszczenie na
mokro z kolejnym etapem czyszczenia plazmowego. W tym
celu niskoci$nieniowa operacja czyszczenia plazmowego
jest zintegrowana z linig czyszczenia chemicznego na mo-
kro. Poniewaz praktycznie wszystkie komponenty potrzeb-
ne do tej technologii czyszczenia, np. urzadzenia prozniowe,
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pomiarowe i kontrolne, sg juz za-
instalowane w maszynach do
czyszczenia chemicznego na mo-
kro, dodatkowe koszty s3 niewiel-
kie. Zalety zintegrowanego proce-
su czyszczenia plazmowego w ul-
tradoktadnym odttuszczaniu s3g
znaczne, w tym wysoka elastycz-
nosc¢ procesu, skrécony czas pro-
cesu, niskie koszty inwestycyjne
i operacyjne, a takze bardzo kom-
paktowa budowa urzadzenia.

W przypadku przedmiotow

szkta, ceramiki i niektérych
innych materiatéw, ktore
sg czyszczone w procesach

jak i zmontowanych — firma
opracowata kombinowang
technike czyszczenia taczacy

Zalety zintegrowanego procesu czyszczenia plazmowego

w ultradoktanym odttuszczaniu sg znaczne, w tym wysoka
elastycznoé¢ dziatania, skrocony czas procesu, niskie koszty
inwestycyjne i operacyjne, a takze bardzo kompaktowa budowa
urzadzenia (fot. Ecoclean GmbH)
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wykonanych ze stali, aluminium,

wsadowych — zaréwno luzem,

chemiczne czyszczenie na mokro
z kolejnym etapem czyszczenia
plazmowego (fot. Ecoclean GmbH

Czyszczenie jest poczatkowo wykonywane jak zwykle za
pomoca procesu mokrego z uzyciem rozpuszczalnika, po
czym nastepuje suszenie prozniowe wszystkich elementdw.
Komaora robocza jest nastepnie ptukana, a jej cisnienie we-
wnetrzne jest zmniejszane do mniej niz 1 milibara, po czym
wprowadzany jest gaz procesowy (np. przefiltrowane powie-
trze atmosferyczne lub tlen) i plazma jest zapalana. W wyni-
ku wzbudzenia przez gaz procesowy w prozni powstaje pla-
zma wysokoenergetycznych jondw i wolnych elektronow
plus inne czgstki reaktywne. Zanieczyszczenia na powierzch-
ni czesci, takie jak ttuszcz lub pozostatosci oleju, sa poddawa-
ne dziataniu czynnikdw chemicznych i przeksztatcane w lotne
zwigzki. lednoczesnie promieniowanie UV plazmy powoduje
efekt czyszczenia przez rozbicie weglowodorow diugotancu-
chowych. Gazowe produkty rozktadu obrébki plazmowej s3
usuwane z komory roboczej przez zasysanie. Dzieki pofacze-
niu operacji czyszczenia na mokro i plazmy, swobodna ener-
gia powierzchniowa, ktdra jest podstawowa dla osiggniecia
optymalnej sity przyczepnosci, moze zosta¢ zwiekszona od
50 do 80 mN/m w jednym etapie procesu.

Integracja réznych metod obrébki wstepnej
w jednym systemie

Czesciowe lub catkowite czyszczenie i aktywacja po-
wierzchni — a czesciowo takze powlekanie — pojedynczych
wyrobow metalowych lub z tworzyw sztucznych ma pod-
stawowe znaczenie dla rozwoju portfolio procesowego
Ecoclean. W przypadku tych réznorodnych celéw opraco-
wano kompaktowe systemy aplikacji, ktére mozna zintegro-
wac z wieloma koncepcjami urzadzen ukierunkowanych na
wymagania. Kazdy system moze by¢ wyposazony w réine
technologie obrobki, takie jak plazma pod cisnieniem atmo-
sferycznym, EcoCsteam, laser, oczyszczanie ,suchym s$nie-
giem” CO, lub procesy EcoCbooster, niezaleznie od tego, czy
sg one skonfigurowane jako zautomatyzowane jednostki
autonomiczne, czy zintegrowane z linig produkcyjna.

Ecoclean EcoCbooster (fot. Ecoclean GmbH)

Celem firmy jest rozwigzanie kazdego z réznych wyma-
gan dotyczacych obrébki powierzchni przy uzyciu techno-
logii korzystnej pod wzgledem technicznym i ekonomicz-
nym. W zwigzku z tym zastosowanie nowego zrodta pla-
zmy pod cisnieniem atmosferycznym Disc-Jet opracowa-
nego przez Instytut Fraunhofera ds. Inzynierii Powierzchni.
i Cienkich Folii (IST) umozliwia laminarne i konturowe oraz
gtebokie przetwarzanie. Z powodu tak zwanego ,zimne-
go"” wytadowania powierzchniowego (30 do 60°C), nawet
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Kompaktowe systemy aplikacji mozna wyposazyt w rézne
technologie obrobki, takie jak plazma pod cisnieniem
atmosferycznym, EcoCsteam, laser, oczyszczanie suchym
s$niegiem CO, lub procesy EcoChooster, niezaleznie od
tego, czy sg one skonfigurowane jako zautomatyzowane
jednostki autonomiczne, czy zintegrowane z linig
produkcyjna (fot. Ecoclean GmbH)

podtoza wrazliwe na temperature mogg by¢ traktowane
w ten sposdb. Na przyktad plazma pod cisnieniem atmo-
sferycznym pozwala na selektywne czyszczenie powierzch-
ni czesci, aktywowanie i powlekanie srodkiem zwiekszajg-
cym przyczepnosé. Tam, gdzie powierzchnia ma by tekstu-
rowana, a takze czyszczona, metoda laserowa jest metoda
z wyboru, w zaleznosci od danego materiatu. Technologia
EcoChooster zapewnia metode wstepnej obrébki w celu
selektywnej, skutecznej i wydajnej aktywacji powierzch-
ni przed np. natryskiwaniem termicznym. Rowniez system
automatyzacji jest idealnie dostosowany do specyficznych
wymagan i zastosowania. Dzieki temu rozwigzania oparte
na robotach moga by¢ realizowane réwnie tatwo, jak wie-
loprzegubowe systemy obstugi i liniowe jednostki sterujgce
CNC. We wszystkich wariantach mozna obrabiac przedmiot,
narzedzie lub oba, aby dopasowac je do zadania. Dzieki wy-
sokiej elastycznosci, nowy zestaw narzedzi do obrébki po-
wierzchni jest idealnym rozwigzaniem dla réznych zastoso-
wan w elektromobilnosci, technologii sprzetu medycznego
i wielu innych dziedzinach przemystu.

Zrédto: Ecoclean GmbH

Kontakt:

Ecoclean GmbH: Rainer Grenz, Area Sales Manager Europe

tel. +48 711 7006-138, e-mail: rainer.grenz@ecoclean-group.net
Wytaczny przedstawiciel w Polsce: RoTec Polska, Tychy

tel. +48 32 780 6750, e-mail: ecoclean@rotec.pl
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